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■製品仕様

■製品概要

The EG800AK-JP is an LTE Cat 1 bis wireless 

communication module specially designed by Quectel for 

M2M and IoT applications. It supports maximum data 

rates of 10Mbps downlink and 5Mbps uplink. Designed in 

the compact and unified form factor, the EG800AK-JP is 

compatible with LTE standard EC800M-CN, EC800K-CN, 

EG800K series and EG810M series modules in package.

EG800AK-JP

メーカー名 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

チップセットベンダー/モデル ASR/1605J

5G

SA ☓

NSA ☓

周波数 -

4G
カテゴリ Cat.1biz

周波数 B1/B3/B8/B28/B41

通信機能

SMS 〇

データ 〇

音声(VoLTE) ☓

国際ローミング 〇

測位システム
StandAlone 〇

A-GPS ☓

動作温度 -35～+75℃

フォームファクタ LGA

サイズ(W×H×D) 17.7mm×15.8mm×2.4mm

重量 約1.35g

■お問い合わせ先

製品ページ

製品ページ
外部リンク -ユーザーインターフェイスとジェ
スチャーアイコン 
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